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摘要(译)

提供一种用于封装OLED器件的封装基板，OLED显示面板及其制造方
法，以及显示装置。封装基板包括第一基础基板和设置在第一基础基板
上的干燥剂层，其中干燥剂层包括干燥剂颗粒和用于固定干燥剂颗粒的
胶合层。OLED显示面板包括上述封装基板和阵列基板，阵列基板包括
OLED器件，阵列基板和封装基板对准并组装成OLED显示面板。制造
OLED显示面板的方法包括：在第一基底基板上形成干燥剂层以制备封装
基板;在第二基础基板上形成OLED器件以制备阵列基板;对准和组装阵列
基板和封装基板。显示装置包括上述OLED显示面板。
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